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1本マニュアルについて 

1.1 マニュアルの内容 

本マニュアルは、3つの部分で構成されています。 

 開発ボードの機能の概要。 

 開発ボードの構造およびそのハードウェアリソースの説明。 

 開発ボード上のハードウェア回路の機能およびピンの割り当ての説

明。 

1.2 関連ドキュメント 

GOWINセミコンダクターのホームページ www.gowinsemi.com/jaか

ら、以下の関連ドキュメントがダウンロード、参考できます： 

 GW5Aシリーズ FPGA製品データシート(DS1103) 

 GW5A-25デバイス Pinout(UG985) 

 GW5Aシリーズ FPGA製品パッケージ及びピンアウト ユーザーガイ

ド(UG1101) 

 GW5Aシリーズ FPGA製品回路図ユーザーガイド(UG987) 

 Arora V 25K FPGA製品プログラミング・コンフィギュレーション ユ

ーザーガイド(UG714) 

 Gowinソフトウェア ユーザーガイド(SUG100) 

1.3 用語、略語 

本マニュアルで使用される用語、略語、及びその意味を表 1-1に示し

ます。 

https://www.gowinsemi.com/ja
http://cdn.gowinsemi.com.cn/DS1103J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG985J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG1101J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG987J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG714E.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/SUG100J.pdf
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表 1-1用語、略語 

用語、略語 正式名称 意味 

FPGA Field Programmable Gate Array 

フィールド・プログラ

マブル・ゲート・アレ

イ 

GPIO Gowin Programmable I/O 
Gowinプログラマブル

汎用 IO 

JTAG Joint Test Action Group 
ジョイント・テスト・

アクション・グループ 

LDO Low Dropout Regulator 
低ドロップアウト・レ

ギュレータ 

LVDS Low-Voltage Differential Signaling  低電圧差動信号 

1.4 テクニカル・サポートとフィードバック 

GOWINセミコンダクターは、包括的な技術サポートをご提供してい

ます。使用に関するご質問、ご意見については、直接弊社までお問い合わ

せください。 

ホームページ：www.gowinsemi.com/ja 

E-mail：support@gowinsemi.com 

 

https://www.gowinsemi.com/ja
mailto:support@gowinsemi.com


2開発ボードの紹介 2.1 概要 

 

DBUG1289-1.0.2J 3(20) 

 

2開発ボードの紹介 

2.1 概要  

図 2-1 DK_START_GW5A-LV25LQ144_V1.0開発ボード 

 

 

DK_START_GW5A-LV25LQ144_V1.0開発ボードには、LVDSや

GPIOなどのインターフェイスが予約されており、信号制御、データ転

送、ソフトウェアの学習とデバッグなど、さまざまなアプリケーションに

対応しています。 

この開発ボードに搭載されている GW5A-LV25LQ144 FPGAの内部リ

ソースについては、『GW5Aシリーズ FPGA製品データシート
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(DS1103)』を参照してください。 

2.2 開発ボードキット 

開発ボードキットには次のものが含まれています。 

1. DK_START_GW5A-LV25LQ144_V1.0開発ボード 

2. 12V入力 TYPE-Cインターフェース電源アダプター（入力：AC 100-

240V〜50 / 60Hz 0.6A、出力：DC12V 2A） 

3. TYPE-A to TYPE-Cケーブル 

図 2-2開発ボードキット 

1

2 3

 

 

① DK_START_GW5A-LV25LQ144_V1.0

開発ボード 

② 12V入力TYPE-Cインターフェース電

源アダプタ 

③ TYPE-A to TYPE-Cケーブル 

 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/DS1103J.pdf
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2.3 PCBのコンポーネント 

図 2-3 PCBのコンポーネント 

Power 

+12V IN
GPIO*16

INA3211 I2C

SWITCH*2 LVDS-RX

SPI Flash

GPIO*16

LVDS-RX

FPGA

USB-JTAG

KEY*2

50MHz

LED*6

LVDS-TX

LVDS-TX

1.8V
0.9V

3.3V

2.5V

 

 

2.4 ブロック図 

図 2-4ブロック図 

KEY

(2)

GW5A-LV25LQ144

LVDS-RX

(FPC)

LVDS-TX

(PH)

LED

(6)

POWER

DC/DC

5V/3.3V

/2.5V/1.8

/0.9V

LVDS-TX

(FPC)

GPIO

(32)

CLK

50MHz

LVDS-RX

(PH)

SPI Flash

64Mbit

USB to JTAG

（Type-C）

SW

(2)
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2.5 特徴 

開発ボードの主な特徴は次のとおりです。 

 FPGAデバイス 

- メイン ICとして Arora Vファミリーの GW5A-LV25LQ144を使用 

 ダウンロードと起動 

- Type-Cインターフェースによるダウンロードに使用されるボード

上の統合 USBダウンロード回路 

- オフチップ SPI Flashによる起動 

- 読み込み後、DONEライトが点灯 

 電源供給モード 

- 外部の DC 12V/2A電源。Type-Cインターフェース 

- 電源投入後、POWERが点灯 

- 開発ボードは、0.9V、1.8V、2.5V、3.3V、および 5Vの電源を生

成 

 システムクロック 

- 50MHzのクロック 

 メモリ 

- 64Mbit Quad SPI Flash Memory 

 LVDSインターフェース 

- LVDS_TX：2つのチャネル（それぞれ 4 data + 1 clkを含む） 

- LVDS_RX：2つのチャネル（それぞれ 4 data + 1 clkを含む） 

 キー & LED & DIPスイッチ 

- 2つのキー 

- 6つの LED 

- 2つの DIPスイッチ 

 GPIOインターフェース 

- 32個の GPIO
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3開発ボードの回路 

3.1 FPGA  

概要 

GW5Aシリーズ FPGA製品の詳細については、『GW5Aシリーズ

FPGA製品データシート(DS1103)』を参照してください。 

I/O BANKの説明 

詳しくは、『GW5Aシリーズ FPGA製品パッケージ及びピンアウト 

ユーザーガイド(UG1101)』を参照してください。 

3.2 電源  

3.2.1 概要 

この開発ボードには、12Vの電源アダプターが必要です。 

電源アダプターの入力：AC 100-240V~50/60MHz 0.6A、出力：DC 

12V 2A。 

ボード上の電源 ICは、入力される 12Vを、0.9V、1.8V、2.5V、

3.3V、および 5Vの電源に変換します。 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/DS1103J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG1101J.pdf
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3.2.2 電源の割り当て 

図 3-1電源の割り当ての説明図 

DC12V@2A

（Type-C）

DC-DC 

[SY81113I]

DC-DC 

[SY8089A1]

DC-DC 

[SY8089A1]

DC-DC 

[SY8089A1]

FPGA VCC

FPGA VCCIO2/6

(LVDS)

FPGA 

VCCIO0/4/10/5

INA3221

USB-JTAG

SPI FLASH

0.9V/1A

2.5V/0.5A

3.3V/1A

5V/0.9A12V

USB-JTAG

（Type-C）

DC-DC 

[SY8089A1]

FPGA 

VCCIO3
1.8V/0.5A

 

 

3.3 ダウンロード・モジュール 

3.3.1 概要 

開発ボードには、Type-Cダウンロードインターフェース（J20）と

USB-JTAGチップ（U41、モデル FTDI232）が搭載されています。この

インターフェースを介して、プログラムを外部 SPI Flash（U8、容量は

64Mbit）または FPGA内部 SRAMに書き込むことができます。 

その接続図を図 3-2に示します。 
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図 3-2ダウンロード・インターフェースの接続図 

F_TCK

F_TDO

F_TDI

F_TMS

U41

USB to 

JTAG

J20

TYPE-C

USB_D-

USB_D+

U8

 SPI FLASH(64Mb)PC

SPI

 

3.3.2 ピンの割り当て 

表 3-1 JTAGのピンの割り当て 

信号名 FPGA(U48)のピン

の番号 

BANK I/O電圧

レベル 

説明 

F_TCK 71 10 3.3V JTAG信号 

F_TDO 69 10 3.3V 

F_TDI 72 10 3.3V 

F_TMS 68 10 3.3V 

 

表 3-2 Flash SPIインターフェースのピンの割り当て 

信号名 FPGA(U48)のピン

の番号 

BANK I/O電圧

レベル 

説明 

QSPI_CS_N 16 4 3.3V SPI Flashと

FPGA間のインタ

ーフェース信号 
QSPI_CLK 28 4 3.3V 

QSPI_IO0 27 4 3.3V 

QSPI_IO1 25 4 3.3V 

QSPI_IO2 23 4 3.3V 

QSPI_IO3 24 4 3.3V 

 

3.4 クロック 

3.4.1 概要 

開発ボードは、FPGAの専用 PLLピンに接続される 50MHzシングル
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エンド・クロック・ソースを提供しています。 

クロック・ピンの割り当てを表 3-3に示します。 

図 3-3クロックの接続図 

F_CLK_50M
50MHz

 

3.4.2 ピンの割り当て 

表 3-3クロック・ピンの割り当て 

信号名 
FPGA(U48)のピン

の番号 
BANK I/O電圧レベル 説明 

F_CLK_50M 6 5 3.3V 
クロック周波

数：50MHz  

3.5 LVDSインターフェース(FPC) 

3.5.1 概要 

DK_START_GW5A-LV25LQ144_V1.0開発ボードには、FPCインタ

ーフェース形式の LVDSインターフェースが搭載されています。 

 J23は、4 data + 1 clkを含む LVDS-TXインターフェースです。 

 J21は、4 data + 1 clkを含む LVDS-RXインターフェースです。 
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図 3-4 LVDSインターフェースの接続図 

 

 

 

3.5.2 ピンの割り当て 

表 3-4 LVDS-TXインターフェース（J23）のピンの割り当て 

J23 のピン

の番号 
信号名 

FPGA(U48)のピン

の番号 
BANK 

I/O 電圧

レベル 
説明 

1 F_LVDS_TX_D7_N 67 2 2.5V 
LVDS デー

タ 

2 F_LVDS_TX_D7_P 66 2 2.5V 
LVDS デー

タ 

3 GND - - - GND 

4 F_LVDS_TX_D6_N 65 2 2.5V 
LVDS デー

タ 

5 F_LVDS_TX_D6_P 64 2 2.5V 
LVDS デー

タ 

6 GND - - - GND 

7 F_LVDS_TX_CK1_N 62 2 2.5V 
LVDS クロ

ック 
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J23 のピン

の番号 
信号名 

FPGA(U48)のピン

の番号 
BANK 

I/O 電圧

レベル 
説明 

8 F_LVDS_TX_CK1_P 61 2 2.5V 
LVDS クロ

ック 

9 GND - - - GND 

10 F_LVDS_TX_D5_P 60 2 2.5V 
LVDS デー

タ 

11 F_LVDS_TX_D5_N 59 2 2.5V 
LVDS デー

タ 

12 GND - - - GND 

13 F_LVDS_TX_D4_P 58 2 2.5V 
LVDS デー

タ 

14 F_LVDS_TX_D4_N 57 2 2.5V 
LVDS デー

タ 

15 GND - - - GND 

16 GND - - - GND 

17 GND - - - GND 

18 GND - - - GND 

19 F_LVDS_GPIO4 56 2  GPIO 

20 F_LVDS_GPIO5 54 2  GPIO 

21 F_LVDS_GPIO6 52 2  GPIO 

22 F_LVDS_GPIO7 50 2  GPIO 

23 3.3V - - - 3.3V 

24 3.3V - - - 3.3V 

25 GND - - - GND 

26 GND - - - GND 

 

表 3-5 LVDS_RXインターフェース（J21）のピンの割り当て 

J21 のピン

の番号 
信号名 

FPGA(U48)のピン

の番号 
BANK 

I/O 電圧

レベル 
説明 

1 F_LVDS_RX_D7_P 49 2 2.5V 
LVDS デー

タ 

2 F_LVDS_RX_D7_N 48 2 2.5V 
LVDS デー

タ 
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J21 のピン

の番号 
信号名 

FPGA(U48)のピン

の番号 
BANK 

I/O 電圧

レベル 
説明 

3 GND - - - GND 

4 F_LVDS_RX_D6_P 47 2 2.5V 
LVDS デー

タ 

5 F_LVDS_RX_D6_N 46 2 2.5V 
LVDS デー

タ 

6 GND - - - GND 

7 F_LVDS_RX_CK1_P 41 2 2.5V 
LVDS クロ

ック 

8 F_LVDS_RX_CK1_N 39 2 2.5V 
LVDS クロ

ック 

9 GND - - - GND 

10 F_LVDS_RX_D5_P 45 2 2.5V 
LVDS デー

タ 

11 F_LVDS_RX_D5_N 44 2 2.5V 
LVDS デー

タ 

12 GND - - - GND 

13 F_LVDS_RX_D4_P 43 2 2.5V 
LVDS デー

タ 

14 F_LVDS_RX_D4_N 42 2 2.5V 
LVDS デー

タ 

15 GND - - - GND 

16 GND - - - GND 

17 GND - - - GND 

18 GND - - - GND 

19 F_LVDS_GPIO0 122 6  GPIO 

20 F_LVDS_GPIO1 123 6  GPIO 

21 F_LVDS_GPIO2 124 6  GPIO 

22 F_LVDS_GPIO3 125 6  GPIO 

23 3.3V - - - 3.3V 

24 3.3V - - - 3.3V 

25 GND - - - GND 
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J21 のピン

の番号 
信号名 

FPGA(U48)のピン

の番号 
BANK 

I/O 電圧

レベル 
説明 

26 GND - - - GND 

 

3.6 LVDSインターフェース（PH） 

3.6.1 概要 

DK_START_GW5A-LV25LQ144_V1.0開発ボードには、PH(2.0mm

ピッチのピンヘッダー)インターフェース形式の LVDSインターフェース

が搭載されています。 

 J28は、4 data + 1 clkを含む LVDS-TXインターフェースです。 

 J26は、4 data + 1 clkを含む LVDS-RXインターフェースです。 

図 3-5 LVDSインターフェースの接続図 

 

 

3.6.2 ピンの割り当て 

表 3-6 LVDS-TXインターフェース（J28）のピンの割り当て 

J28 のピン

の番号 
信号名 

FPGA(U48)のピン

の番号 
BANK 

I/O 電圧

レベル 
説明 

1 F_LVDS_TX_D0_P 126 6 2.5V 
LVDS デー

タ 

2 F_LVDS_TX_D0_N 128 6 2.5V 
LVDS デー

タ 

3 GND - - - GND 

4 GND - - - GND 

5 F_LVDS_TX_D1_P 129 6 2.5V LVDS デー
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J28 のピン

の番号 
信号名 

FPGA(U48)のピン

の番号 
BANK 

I/O 電圧

レベル 
説明 

タ 

6 F_LVDS_TX_D1_N 130 6 2.5V 
LVDS デー

タ 

7 GND - - - GND 

8 GND - - - GND 

9 F_LVDS_TX_CK0_P 131 6 2.5V 
LVDS クロ

ック 

10 F_LVDS_TX_CK0_N 134 6 2.5V 
LVDS クロ

ック 

11 GND - - - GND 

12 GND - - - GND 

13 F_LVDS_TX_D2_P 133 6 2.5V 
LVDS デー

タ 

14 F_LVDS_TX_D2_N 135 6 2.5V 
LVDS デー

タ 

15 GND - - - GND 

16 GND - - - GND 

17 F_LVDS_TX_D3_P 136 6 2.5V 
LVDS デー

タ 

18 F_LVDS_TX_D3_N 137 6 2.5V 
LVDS デー

タ 

19 GND - - - GND 

20 GND - - - GND 

 

表 3-7 LVDS_RXインターフェース（J26）のピンの割り当て 

J26 のピン

の番号 
信号名 

FPGA(U48)のピン

の番号 
BANK 

I/O 電圧

レベル 
説明 

1 F_LVDS_RX_D0_P 112 6 2.5V 
LVDS デー

タ 

2 F_LVDS_RX_D0_N 110 6 2.5V 
LVDS デー

タ 

3 GND - - - GND 
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J26 のピン

の番号 
信号名 

FPGA(U48)のピン

の番号 
BANK 

I/O 電圧

レベル 
説明 

4 GND - - - GND 

5 F_LVDS_RX_D1_P 116 6 2.5V 
LVDS デー

タ 

6 F_LVDS_RX_D1_N 115 6 2.5V 
LVDS デー

タ 

7 GND - - - GND 

8 GND - - - GND 

9 F_LVDS_RX_CK0_P 114 6 2.5V 
LVDS クロ

ック 

10 F_LVDS_RX_CK0_N 113 6 2.5V 
LVDS クロ

ック 

11 GND - - - GND 

12 GND - - - GND 

13 F_LVDS_RX_D2_P 118 6 2.5V 
LVDS デー

タ 

14 F_LVDS_RX_D2_N 119 6 2.5V 
LVDS デー

タ 

15 GND - - - GND 

16 GND - - - GND 

17 F_LVDS_RX_D3_P 120 6 2.5V 
LVDS デー

タ 

18 F_LVDS_RX_D3_N 121 6 2.5V 
LVDS デー

タ 

19 GND - - - GND 

20 GND - - - GND 

3.7 GPIO 

3.7.1 概要 

DK_START_GW5A-LV25LQ144_V1.0開発ボードは、2.54mmピッチ

のピンヘッダーで 32本の GPIOを提供しています。 
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図 3-6 GPIOの回路図 

 

3.7.2 ピンの割り当て 

表 3-8 GPIOのピンの割り当て 

信号名 
FPGA(U48)のピンの番

号 
BANK I/O電圧レベル 

F_GPIO0 140 5 3.3V 

F_GPIO1 106 7 3.3V 

F_GPIO2 105 7 3.3V 

F_GPIO3 104 7 3.3V 

F_GPIO4 102 7 3.3V 

F_GPIO5 101 7 3.3V 

F_GPIO6 99 7 3.3V 

F_GPIO7 98 7 3.3V 

F_GPIO8 97 7 3.3V 

F_GPIO9 96 7 3.3V 

F_GPIO10 94 0 3.3V 

F_GPIO11 93 0 3.3V 

F_GPIO12 92 0 3.3V 

F_GPIO13 90 0 3.3V 

F_GPIO14 19 4 3.3V 

F_GPIO15 20 4 3.3V 

F_GPIO16 22 4 3.3V 

F_GPIO17 88 0 3.3V 
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信号名 
FPGA(U48)のピンの番

号 
BANK I/O電圧レベル 

F_GPIO18 87 0 3.3V 

F_GPIO19 86 0 3.3V 

F_GPIO20 85 0 3.3V 

F_GPIO21 84 0 3.3V 

F_GPIO22 83 1 3.3V 

F_GPIO23 82 1 3.3V 

F_GPIO24 80 1 3.3V 

F_GPIO25 79 1 3.3V 

F_GPIO26 78 1 3.3V 

F_GPIO27 32 3 1.8V 

F_GPIO28 76 1 3.3V 

F_GPIO29 75 1 3.3V 

F_GPIO30 34 3 1.8V 

F_GPIO31 35 3 1.8V 

3.8 LED & キー & DIPスイッチ 

3.8.1 概要 

DK_START_GW5A-LV25LQ144_V1.0開発ボード上の 6つの LED

は、FPGA Bank5の IOに接続されており、その点灯・消灯はプログラム

により制御することができます。ユーザーLEDに接続された IOの電圧が

Lowの場合ユーザーLEDは点灯し、接続された IOの電圧が Highの場合

ユーザーLEDは消灯します。その接続図を図 3-7に示します。 
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図 3-7 LEDの接続図 

LED4 F_LED1

3.3V

LED5 F_LED2

LED7 F_LED3

LED8 F_LED4

LED9 F_LED5

LED10 F_LED6

 

 

開発ボードには、FPGAの Bank4の通常の IOに接続される 2つのキ

ーがあります。キーが押されると FPGAの対応する IO入力電圧は Low

になります。その接続図を図 3-8に示します。 

図 3-8キーの接続図 

SW2

SW3

F_KEY1

F_KEY2

 

 

開発ボードには、FPGAの Bank4の通常の IOに接続される 2つの

DIPスイッチがあります。その接続図は次のとおりです。 
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図 3-9 DIPスイッチの接続図 

SW4

SW5

F_SW1

F_SW2

VCC3P3

VCC3P3

 

注記： 

開発ボードの端に近い側の DIPスイッチのピンは、グランド(GND)に接

続されています。 

3.8.2 ピンの割り当て 

表 3-9 ピンの割り当て 

信号名 
FPGA(U48)のピン

の番号 
BANK 

I/O電圧レベ

ル 
説明 

F_LED1 3 5 3.3V LED 

F_LED2 4 5 3.3V LED 

F_LED3 7 5 3.3V LED 

F_LED4 8 5 3.3V LED 

F_LED5 143 5 3.3V LED 

F_LED6 144 5 3.3V LED 

F_KEY1 10 4 3.3V キー 

F_KEY2 11 4 3.3V キー 

F_SW1 13 4 3.3V DIPスイッチ 

F_SW2 14 4 3.3V DIPスイッチ 
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